ENTDECKEN SIE...

/
=i
U

=

[ —
"1 | - -
= T L
o * 1
a et =" | | 1
1 | |
-+ 7 -
] il
- |

)

...UND DIE VORTEILE
DES NEUEN
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Die Strategie von MIS ist einfach: ,Kompromisslose Qualitat, fairer Preis”.
MIS ist heute einer der weltweit groBten Hersteller von Zahnimplantaten.

International

MIS Implantate werden heute in 65 Landern
erfolgreich inseriert.

Bewiesener Erfolg

MIS gehdrt inzwischen zu den finf groBten
Implantatmarken weltweit.

Umfassende wissenschaftliche Evidenz

MIS Produkte sind seit Jahren bestens wis-
senschaftlich dokumentiert. Aktuell laufen Uber
90 internationale Studien.

Breites Produktprogramm

MIS bietet Zuverlassigkeit und Innovation flr
Implantate, Prothetik, Regeneration, CAD/CAM
und Guided Surgery.

Kompromisslose Qualitét,

fairer Preis

Millionenfach bewahrt, wirtschaftlich, klinisch
sicher: Zu jedem V3, C1 und SEVEN Implan-

tat erhalten Sie den dazu perfekt passenden
Finalbohrer kostenlos dazu.




3& i: !“n‘u
R R

[ e —Fta >

By » :

—




___ HOHE PRODUKTQUALITAT

NI

Hohe Produktqualitat

MIS hat eine der groBten Produktionen fir
Implantate weltweit.

Wir erflllen die Normen
ISO 13485:2003

Quality Management System
for Medical Devices

ISO 9001:2008

Quality Management System

CE Directive
for Medical Devices 93/42/EEC

und haben zusatzlich eine Reihe von
proprietdren Qualitatsicherungs- und Pro-
zesskontrollschritten. Unsere Produkte sind
CE- und FDA-zertifiziert.

HOHE "
PRODUKTQUALITAT

Service

Ausgezeichneter Service mit lhrem person-
lichen Ansprechpartner fur alle Fragen:

lhr MIS AuBendienstmitarbeiter ist Ihr kom-

petenter Ansprechpartner zu allen unseren
Produkten: Implantate, Prothetik, Regeneration,
geflihrte Chirurgie und CAD/CAM.







POSEIDD Journal
Pariodontology, Onal Swrpery,
Esthetic & Implant Bentiitry Open

E DI JOURNAL

BDIZ EDI

Identification card of the MIS Seven surface, following the Implant Surface Identification Standard (1515) codification

MIS Seven (WIS Implants Technalogles, Bar Lev, krael)
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EDI Journal - 1/2015:

"Surface analysis of sterile-packaged implants”, 65 different
implant systems from 37 manufacturers and ten countries
examined by (SEM). MIS implants, C1 and SEVEN, stood
out positively without any findings of isolated spots with resi-
due on the implants surface.

The POSEIDO Journal - 2014 (olume 2):

“Identification card and codification of the chemical and
morphological characteristics of 62 dental implant surfaces”.
Identification card of the MIS SEVEN implant, titanium grade
5 ELI, grade 23: “No pollution or chemical modification was
detected.”
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Die MIS mikro-makro rauhe Oberflache basiert
auf dem Industriestandard der Technologie flr
Sandstrahlung und Atzung von Oberflachen.

Mit dem Einsatz unserer fortschrittlichen Pro-
duktionstechnologie haben wir das Verfahren
perfektioniert. Die MIS-Oberflache ist frei von
chemischen Ruckstanden oder Verschmut-

zungen* und kann damit als hochrein bezeich-
net werden. Damit grenzen wir uns — selbst im
Vergleich zu etablierten Premium-Hersteller —
positiv ab.*

*Quelle: Poseido 2014, ISIS Identification Cards of 62
Implant surfaces. Ehrenfest, del Corso et al.




MIS dentale Implantate

MIS bietet vielfaltige und zuverlassige prothetische Lésungen fir
alle Einsatzgebiete von der einfachen und kostengunstigen bis hin
zur komplexen Multi-Unit-Versorgung.

i i |
tAY
\Vor der Versorgung Temporar
Gingivaformer, Temporare Zylinder, Multi-Unit Abutments,
Abdruckpfosten, PEEK Abutments Kugelkopfanker,

Laborimplantat OT-Equator




IMPLANTAT-
PROTHETIK

Definitive Versorgung e

Asthetik Aufbau (Zirkon)
Abutments aus Titan
Komplettes Prothetik Kit (CPK)
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Die MIS 4BONE™ Produkte bestehen aus
hochwertigen und innovativen regenerativen
Losungen fur effizente, sichere und zuverlassige
Augmentationen.

f"‘

Gut dokumentierte und hohe Biokompatibilitat, osseo-
konduktiv und resorbierbar. e Verfligbar in vollsynthetisch,
bovin oder porcin. e Leichte Handhabung und ausge-
zeichnete Standfestigkeit, auch bei Blutung. ® Unterschied-
liche Produkte fUr kleine oder groBe Defekte. e Strenge
Qualitatskontrolle flr hochste Ergebnissicherheit.

=
1

4BONE™ XBM 4BONE™ BCH

Anorganische Knochenmatrix Synthetisches bioaktives
(bovin) Knochenersatzmaterial

Innovatives synthetisches
Knochenaufbaumaterial




LOSUNGEN
FUR DIE

REGENERATION

Kollagenmembran (bovin)
Ideal fir die GBR Technik

Flexible Kollagenmembran
(bovin)

Kollagenmembran (porcin) Resorbierbare
Ideal fur PA Chirurgie Kollagenwundeinlage

11

Resorbierbare
Kollagenwundabdeckung




In unserem MCENTER in Berlin steht Ihnen ein erfahrenes
und spezialisiertes Expertenteam zur Seite. Sie nehmen
lhnen zeitintensive Arbeitsschritte ab und helfen so, die
Produktivitét Ihrer Praxis zu steigern.

Bei MGUIDE platzieren wir die Implantate nach Ihren
Vorgaben auf dem Computer, stimmen die Planung
mit Ihnen ab und erstellen dann die perfekt passende
Bohrschablone.

Mit MLAB erstellen wir lhnen temporére Lsungen
und die perfekt zu den MIS Implantaten passen-
den individuellen Abutments.
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DIGITALE
ZAHNMEDIZIN

MISS | /VGUIDE

Innovative Bohrschablone

Stabil, exakt passend und sicher — mit
frelem Zugang fUr Instrumente und gutem
Ablauf von KihHflissigkeit.

MISS|/VLAB

Lésungen fr temporére und
individuelle Abutments.




M4

Alle MIS Zahnimplantate werden nach hoéchsten Fertigungs- |

standards in unserer eigenen Fabrik gefertigt. HEXAGONALE

. o , o INNENVERBINDUNG
Alle Produkte Uberzeugen durch viele innovative Vorteile, die

von Anwendern in der ganzen Welt geschétzt werden.




1%

MEHR KRESTALER KNOCHEN

SEVEN C1
_ _
HEXAGONALE 12°

INNENVERBINDUNG KONUSVERBINDUNG

V3
|
12°

KONUSVERBINDUNG

Zu jedem MIS SEVEN, C1 und V3 Implantat liefern
wir den passenden Finalbohrer dazu - kostenfrei.




Fur vielfaltige Moglichkeiten in der Restauration.

Fur optimalen BIC (Bone to Implant Contact).

Ermdglicht finale Korrekturen.

Fur effizientes Autografting.

Die Oberflachen von unseren Implantaten werden nach einem von
MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahlt und sduregeétzt.
Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberflache die eine
sichere Osseointegration gewahrleistet (It. Poseido Studie 2014).




MILLIONENFACH BEWAHRT,
SPEZIELL FUR
HARTEN KNOCHEN

Drei
Spiralkanale

Flachschneidender
Apex

=2

Doppelgewinde

Hexagonale
Innenverbindung
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FuUr vielféltige Mdglichkeiten in der Restauration.

Hoherer BIC (Bone to Implant Contact) flr ausgezeichnete Primérstabilitat
und Bakterienabwehr zur Reduktion des Periimplantitis-Risikos.

Hoherer BIC, bequemes und effizientes Eindrehen.

Fur effizientes Autografting.

Sicheres, effizientes Arbeiten.

Durch zunehmende Gewindestarke wird der Knochen wahrend
der Implantatinsertion komprimiert und eine hohe Primarstabilitat
bei allen Knochenqualitaten gewahrleistet.

Die Oberflachen von unseren Implantaten werden nach einem von
MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahit und sauregeétzt.
Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberflache die eine
sichere Osseointegration gewahrleistet (It. Poseido Studie 2014).

Selbstschneidender
abgerundeter Apex

Drei
Spiralkanéle




UNIVERSELLES IMPLANTAT
IN KONISCHER FORM

Farbkodierter
Innenhex

Mikro-Ringe

DTD
Doppelgewinde

—
—
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12° Konusverbindung
Hohe Primérstabilitat sorgt fUr reduzierte Mikrobewegungen.

. . Zwei
I\/II|.kro—R|nge ) | - Spiralkanale
Hoherer BIC (Bone to Implant Contact) flr ausgezeichnete Priméarstabilitat

und Bakterienabwehr zur Reduktion des Periimplantitis-Risikos. Abgerundeter

Apex
DTD (Dual-Thread Design / Komprimierendes Doppelgewinde)
Hoherer BIC, bequemes und effizientes Eindrehen.

Zwei Spiralkandle
Fur effizientes Autografting.

Abgerundeter Apex
FUr mehr Sicherheit.

Exklusiver MIS DSM (Dual-Stabilitats-Mechanismus)
Sanfte Kompression im koronalen Drittel des Implantats, beschleunigte
Osseointegration im apikalen Drittel mit zwei Spiralkanélen.

MIS Implantatoberflache

Die Oberflachen von unseren Implantaten werden nach einem von
MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahlt und séuregeétzt.
Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberflache die eine
sichere Osseointegration gewahrleistet (It. Poseido Studie 2014).

Implantat + Finalbohrer + Verschluss-
schraube + temporares Abutment
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WURZELFORMIGES

IMPLANTAT MIT
12° KONUSVERBINDUNG
12°
Konusverbindung
Mikro-Ringe
DTD

Doppelgewinde




/e

Durch das einzigartige, dreieckige Design wird mehr Platz fir den
krestalen Knochen gelassen, bei gleichzeitig hoher Primérstabilitat.

12° Konusverbindung mit integriertem Platform Switching flr eine optimale
Verteilung der Kaukréfte und hohe Dichte gegen Bakterieneinwanderung.

Hoherer BIC (Bone to Implant Contact) flr ausgezeichnete Priméarstabilitat
und Bakterienabwehr zur Reduktion des Periimplantitis-Risikos.

Ermdglicht letzte Korrekturen bei hoher Primérstabilitat.

Die Oberflachen von unseren Implantaten werden nach einem von
MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahlt und sauregeatzt.
Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberflache die eine
sichere Osseointegration gewahrleistet (It. Poseido Studie 2014).

MIS V3

Das innovative V3 Implantat - flir mehr
krestalen Knochen. Die Dreiecksform
erlaubt eine kompressionsfreie Zone, in
der das Blut eine ideale Matrix fiir die
Bildung von neuem Knochen bildet.

Implantat + Finalbohrer +
Verschlussschraube




INNOVATIVES

IMPLANTATDESIGN

FUR MEHR
RESTA

Mikro-Ringe

Flachschneidender
Apex
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12° Kompressionsfreie
Konusverbindung Zone







